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摘要(译)

在一个方面，用于超声换能器叠层的匹配层具有包括载有多个微米尺寸
和纳米尺寸颗粒的基质材料的匹配层。在另一方面，基质材料装载有多
个重和轻粒子。在另一方面，超声换能器叠层包括压电层和至少一个匹
配层。在一个方面，匹配层包括复合材料，该复合材料包括负载有多个
微米尺寸和纳米尺寸颗粒的基质材料。在另一方面，复合材料还可包括
装载有多个重和轻粒子的基质材料。在另一方面，匹配层还可以包含氰
基丙烯酸酯。
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